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® Kondensator 

© Die Erfindung betrifft einen Kondensator mit einem 
Anodenkorper der von einem Gehause (2) mit einer 
Grundflache (3) umgeben ist, und mit einem aus dem In- 
neren des Anodenkorpers (1) herausgefuhrten Anoden- 
kontakf (4), der eine Flachseite (5) aufweist, bei dem der 
Anodenkontakt (4) mit einem AnodenanschluS (6) ver- 
schweiftt ist, bei dem der Anodenanschlufc (6) an seiner 
Oberflache ein weichlotbares Material aufweist, und bei 
dem ein entlang der Grundflache (3) des Gehauses (2) 
verlaufender Abschnitt (7) des Anodenanschlusses (6) 
eine Lotflache (8) bildet. Die Verschweifcung des Anoden- 
anschlusses (6) mit dem Anodenkontakt (4) hat den Vor- 
teil, daS eine durch Weichloten gut lotbare Lotflache an 
der Unterseite (3) des Gehauses (2) gebiidet werden kann. 
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[0001] Die Erfindung betrifft einen Kondensator mit ei- 
nem Anodenkorper, der von einem Gehause umgeben ist 
Aus dem Inneren des Anodenkorpers ist ein Anodenkontakt 5 
mit einer Flachseite herausgefuhrt Das Gehause weist eine 
Grundflache auf, auf dessen Unterseite sich eine mit dem 
Anodenkontakt elektrisch leitend verbundene Lotflache be- 
findet 

[0002] Aus der Druckschrift WO 01/16973 Al sind Kon- 10 
densatoren der eingangs genannten Art bekannt, die Tantal- 
Elektrolytkondensatoren in Chipbauweise sind. Die bekann- 
ten Kondensatoren weisen einen blechformigen Anoden- 
kontakt auf, der aus dem Anodenkorper herausgefuhrt ist 
und an einer Stirnseite des Gehauses aus diesem austritt. 15 
Von der Austrittsstelle aus dem Gehause ist der Anodenkon- 
takt in Richtung auf die Grundflache gebogen. An der Kante 
zwischen Stirnflache und Grundflache ist der Anodenkon- 
takt ein weiteres Mai nach innen gebogen, wobei er an der 
Grundflache des Gehauses eine Lotflache bildet An einer 20 
anderen Stirnflache des Gehauses ist ein Kathodenkontakt 
aus dem Gehause herausgefuhrt und ebenfalls mehrmals ge- 
bogen, so daB auch fur den Anodenkontakt eine entspre- 
chende Lotflache auf der Unterseite des Gehauses vorhan- 
den ist. Mit Hilfe der beiden Lotflachen kann das Bauele- 25 
ment in Chipbauweise auf eine Leiterplatte gelotet werden. 
[0003] Der bekannte Kondensator hat den Nachteil, daB 
der aus einem Tantalblech gebildete Anodenkontakt nicht 
ohne weiteres durch Weichloten gelotet werden kann. Das 
Tantalblech muB zur Herstellung einer dauerhaften und leit- 30 
fahigen Verbindung zu einer Leiterplatte lot- und klebbar 
gestaltet sein. Tantaloberflachen sind aber von den in der 
Verbindungstechnik ublicherweise verwendeten Loten nicht 
oder nur schlecht benetzbar. Eine Oberflache aus Tantal laBt 
sich daher ohne zusatzliche Behandlung nicht loten. Um auf 35 
der Basis eines solchen Tantalbleches eine auf der Unter- 
seite des Gehauses angeordnete Lotflache zu erhalten, sind 
daher umfangreiche MaBnahmen erforderlich. Eine MaB- 
nahme zur Lotbarmachung des Tantalbleches ware bei- 
spielsweise eine chemische oder elektrochemische Vemik- 40 
kelung oder Verzinnung, wobei die die Lotflache umge- 
bende Gehauseflache ebenfalls metallisiert wird, um die 
Haftfahigkeit des Lotes und einen ausreichenden Kraft- 
schluB zwischen dem Bauelement und einer darunterliegen- 
den Leiterplatte sicher zu stellen. Eine solche Verzinnung 45 
von Kontaktelementen bei einem Bauelement ist ein auf- 
wendiger Vorgang, der die Herstellungskosten fur das Bau- 
element in unerwiinschter Weise erhoht. 
[0004] Der bekannte Kondensator hat ferner den Nachteil, 
daB mit dem Herausfuhren des Tantalbleches aus dem Ano- 50 
denkorper und aus dem Gehause und dem mehrfachen Um- 
biegen des Tantalbleches eine groBe Menge an Tantalmate- 
rial verbraucht wird. Da Tantal ein sehr teures Material ist, 
ist dies unerwiinscht 

[0005] Daruber hinaus hat der bekannte Kondensator den 55 
Nachteil, dafi einerseits die Breite des Tantalbleches, das in 
den Anodenkorper hineinfiihrt, die elektrischen Eigenschaf- 
ten des Kondensators bestimmt und andererseits die Lotfla- 
chen auf der Unterseite des Gehauses aus Normungsgriin- 
den bestimmte vorgegebene Abmessungen aufweisen mus- 60 
sen. 

[0006] Eine Anpassung der elektrischen Eigenschaften 
des Kondensators an die der gewiinschten Bauform entspre- 
chende Norm ist nicht immer moglich, wodurch sich ent- 
sprechende Nachteile hinsichtlich der Fertigungsflexibilitat 65 
ergeben. 

[000J] Ziel der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein 
Bauelement der eingangs genannten Art anzugeben, beitlem 


auf das Lotbarmachen von schlecht lotbaren Materi alien 
verzichtet werden kann. 

[0008] Dieses Ziel wird erreicht durch einen Kondensator 
gemaB Patentanspruch 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen der 
Erfindung sind den weiteren Patentanspriichen zu entneh- 
men. 

[0009] Die Erfindung gibt einen Kondensator an, der ei- 
nen Anodenkorper aufweist, welcher von einem Gehause 
mit einer Grundflache umgeben ist Aus dem Inneren des 
Anodenkorpers ist ein Anodenkontakt herausgefuhrt, wel- 
cher eine Flachseite aufweist Der Anodenkorper ist mit ei- 
nem AnodenanschluB verschweiBt Der AnodenanschluB 
weist an seiner Oberflache ein weichldtbares Material auf. 
Ein entlang der Grundflache des Gehauses verlaufender Ab- 
schnitt des Anodenanschlusses bildet dort eine Lotflache. 
[0010] Der erfindungsgemaBe Kondensator hat den Vor- 
teil, dafi die Lotflache auf der Grundflache des Gehauses 
nicht von dem aus den Anodenkorper herausgefuhrten Ano- 
denkontakt, sondern von einem eine lotbare Oberflache auf- 
weisenden AnodenanschluB gebildet wird. Dadurch kann 
auf das Lotbarmachen des Anodenkontakts verzichtet wer- 
den. 

[0011] Als Material fur den Anodenkontakt kommen ins- 
besondere solche in Betracht, die ein Refraktarmetall enthal- 
ten. Refraktarmetalle sind beispielsweise Titan, Zirkon, 
Hafnium, Tantal, Niob, Vanadium, Wolfram und Molybdan. 
Diese Refraktarmetalle sind prinzipiell geeignet zur Herstel- 
lung von Festelektrolyt-Kondensatoren, wie sie beispiels- 
weise als Tantal-Elektrolytkondensatoren oder auch als 
Niob-Elektrolytkondensatoren bereits hergestellt worden 
sind. Es kommen aber auch Legierungen dieser Refraktar- 
metalle als Material fur den Anodenkontakt in Betracht. 
[0012] Desweiteren kann der Anodenkontakt ein nicht lot- 
bares Material, wie beispielsweise Zirkon, Tantal, Niob, 
Molybdan oder Wolfram enthalten. Eine Lotbarkeit des 
Anodenkontakts ist aufgrund der SchweiBverbindung zwi- 
schen dem Anodenkontakt und dem AnodenanschluB nicht 
mehr erforderlich. 

[0013] In einer Ausfuhrungsform der Erfindung ist ein in- 
nerhalb des Gehauses liegender Endabschnitt des Anoden- 
kontaktes mit einem AnodenanschluB verschweiBt Der 
AnodenanschluB tritt auf einer Stirnseite des Gehauses aus 
und ist an der Austrittsstelle aus dem Gehause zur Grundfla- 
che des Gehauses hin gebogen. An der Grundflache selbst 
ist der AnodenanschluB noch mal nach innen gebogen, so 
daB er dort eine Lotflache bildet. 

[0014] Diese Ausfuhrungsform der Erfindung hat den 
Vorteil, daB der Anodenkontakt bereits innerhalb des Ge- 
hauses endet und somit nur sehr wenig Material fur den 
Anodenkontakt verbraucht wird. Da fur den Anodenkontakt 
in vielen Fallen Tantal verwendet wird, ergibt sich daraus 
ein wirtschaftlicher Vorteil. 

[0015] In einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung 
tritt der Anodenkontakt aus einer Stirnflache des Gehauses 
aus diesem aus. Ein auBerhalb des Gehauses liegender Ab- 
schnitt des Anodenkontakts ist mit einem AnodenanschluB 
verschweiBt und zur Grundflache des Gehauses hin gebo- 
gen. Der AnodenanschluB setzt den Anodenkontakt in Rich- 
tung auf die Grundflache fort und ist an der Grundflache 
nach innen gebogen, um an der Grundflache eine Lotflache 
zu bilden. 

[0016] Der Anodenkontakt kann in etwa in halber Hone 
auf der Stirnflache des Gehauses austreten und zur Grund- 
flache des Gehauses hin gebogen sein. Ein solcher Anoden- 
kontakt hat den Vorteil, daB der Kondensator neben der auf 
der Grundflache des Grundkorpers angeordneten Lotflache 
auch in einem sich von der Grundflache weg entlang der 
Stirnseite des Gehauses hin zur Austrittsstelle des Anoden- 
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kontakts aus dem Gehause erstreckenden Abschnittes lotbar 
isL Eine solche Lotbarkeit der Seitenlasche des Anodenkon- 
takts wird von verschiedenen Normen gefordert Beispiels- 
weise fordert die Norm IEC 60068-2-58 die Benetzbarkeit 
mit Lot iiber mindestens 95% der gesamten AnschluBla- 
schenflache. GemaB einer US-Vorschrift IPC/EIA J-STD- 
002A ist lediglich eine Benetzbarkeit der auf der Stirnseite 
des Gehauses liegenden Teils des Anodenkontakts iiber die 
Dicke des Anodenkontakts erforderlich. 
[0017] Desweiteren ist es vorteilhaft, wenn der Anoden- 
anschluB und der Anodenkontakt die Form von in einer 
Langsrichtung verlaufenden Streifen aufweisen, wobei die 
Breite des Anodenanschlusses verschieden ist von der 
Breite des Anodenkontakts. AnodenanschluB und Anoden- 
kontakt sind in Form von in einer Langsrichtung verlaufen- 
den Streifen besonders einfach beispielsweise in Form von 
Blechen herzustellen. 

[0018] Ein streifenfbrmiger Anodenkontakt hat dariiber 
hinaus den Vorteil, daB der Anodenkorper mittels Siebdruck 
einer Paste auf den Anodenkontakt aufgebracht werden 
kann. 

[0019] Die Form eines Streifens fur den AnodenanschluB 
ist vorteilhaft, da dadurch eine stabile SchweiBverbindung 
durch flachiges Ubereinanderlegen von Anodenkontakt und 
AnodenanschluB hergestellt werden kann. Durch Wahlen 
verschiedener Breiten fur AnodenanschluB und Anodenkon- 
takt kann die fur bestimmte vorgegebene elektrische Eigen- 
schaften des Kondensators passende Breite des Anodenkon- 
takts an Gehausenormen fur die Lotflache durch Wahl einer 
geeigneten Breite fur den AnodenanschluB angepaBt wer- 
den. 

[0020] Insbesondere ist es von Vorteil, wenn die Breite 
des Anodenkontakts kleiner ist als die Breite des Anodenan- 
schlusses. Dadurch gelingt die Anpassung von schmalen 
Anodenkontakten, wie sie fur Kondensatoren mit bestimm- 
ten elektrischen Eigenschaften notwendig ist, an die aus 
Normungsgriinden erforderlichen Breiten der Lotflache auf 
der Unterseite des Gehauses. 

[0021] Der AnodenanschluB kann weichlotbar gemacht 
sein, indem auf seiner Oberflache Nickel, Kupfer, Kobalt, 
Zinn, ein Edelmetall oder Stahl vorhanden sind. Es ist auch 
moglich, die Lotbarkeit des Anodenanschlusses durch eine 
Legierung der genannten Metalle zu erzielen. 
[0022] Die VerschweiBung des Anodenkontakts mit dem 
AnodenanschluB kann vorteilhafterweise hergestellt sein, 
indem Anodenkontakt und AnodenanschluB einander iiber- 
lappen und indem auf der "Oberlappflache SchweiBpunkte 
gesetzt sind, die eine Flache begrenzen. Dadurch wird eine 
flachige und entsprechend stabile Befestigung des Anoden- 
anschlusses am Anodenkontakt gewahrleistet. 
[0023] Bei kleineren Kondensatorbauformen ist es dem- 
gegenuber vorteilhaft, die VerschweiBung des Anodenkon- 
takts mit dem AnodenanschluB aus Platzgrunden mit ledig- 
lich einem einzigen SchweiBpunkt herzustellen. 
[0024] Im folgenden wird die Erfindung anhand von Aus- 
fuhrungsbeispielen und den dazugehorigen Figuren naher 
erlautert. 

[0025] Fig. 1 zeigt beispielhaft einen erfindungsgemaBen 
Kondensator in einem schematischen Querschnitt. 
[0026] Fig. 2 zeigt beispielhaft einen weiteren erfindungs- 
gemaBen Kondensator in einem schematischen Querschnitt. 
[0027] Fig. 3 zeigt beispielhaft einen erfindungsgemaBen 
Kondensator wahrend der Fertigung in einer Draufsicht. 
[0028] Fig. 1 zeigt einen Kondensator mit einem Anoden- 
korper 1, der von einem Gehause 2 umgeben ist. Der Ano- 
denkorper 1 kann beispielsweise ein poroser Sinterkorper 
aus Tantal- oder Niobpulver sein. Das Gehause 2 kann bei- 
spielsweise aus einem spritzguBfahigen Kunststoff gebildet 


sein. Aus dem Anodenkorper 1 ist ein Anodenkontakt 4 her- 
ausgefuhrt, der an einer Stirnseite 10 des Gehauses 2 aus 
diesem austritt. An der Austrittsstelle des Anodenkontakts 4 
aus dem Gehause 2 ist dieser in Richtung der Grundflache 3 

5 des Gehauses 2 umgebogen. Auf einen Abschnitt 11 des 
Anodenkontakts 4 ist ein AnodenanschluB 6 aufgeschweiBt. 
Wahrend der Anodenkontakt 4 vorzugsweise aus einem 
dem Anodenkorper 1 entsprechenden Material, wie bei- 
spielsweise Tantal oder Niob besteht, wird fur den Anoden- 

10 anschluB 6 ein durch Weichloten fugbares Material gewahlt. 
[0029] Hierfur kommt neben den Mated alien Kupfer, 
Nickel, Eisen, Edelmetalle, Kobalt oder Stahl auch eine 
Nickel/Eisen-Legierung, speziell eine 42NiFe-Legierung, 
die eine partielle Beschichtung mit Nickel, Kupfer, Zinn und 

15 Silber aufweist, in Betracht. Solche Materialien werden iib- 
licherweise fiir Systemtrager verwendet Demnach ist der 
erfindungsgemaBe Kondensator durch Verwendung von Sy- 
stemtragern fur den Anodenkontakt 6 sowie fur einen Ka- 
thodenkontakt 16 in groBer Stiickzahl wirtschaftlich fertig- 

20 bar. 

[0030] Der AnodenanschluB 6 aus weichlotbarem Mate- 
rial hat den Vorteil, daB durch Umbiegen des Anodenan- 
schlusses 6 und damit durch Bildung eines Abschnitts 7 des 
Anodenanschlusses 6 an der Grundflache 3 des Gehauses 2 

25 eine Lotflache 8 gebildet werden kann. An der am Anoden- 
korper 1 aufgebrachten Kathode ist ein Kathodenkontakt 16 
angebracht, der in einer dem AnodenanschluB 6 entspre- 
chenden Weise urn das Gehause 2 herumgebogen ist, so daB 
an der Grundflache 3 des Gehauses 2 eine weitere Lotflache 

30 17 entsteht, mit Hilfe derer die Kathode des Kondensators 
mit einer Leiterplatte verlotet werden kann. 
[0031] Durch das Vorsehen einer Lotflache 8 bzw. einer 
weiteren Lotflache 17 auf der Grundflache 3 des Gehauses 2 
entsteht ein Kondensator in Chipbauform, wie er insbeson- 

35 dere vorteilhaft zur Anwendung im Rahmen einer Oberfla- 
chenmontagetechnik geeignet ist. 

[0032] Bei dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel betragt die 
Dicke d des Anodenkontakts 4 ca. 0,75 mm. Die Dicke D 
des Anodenanschlusses 6 betragt 0,9 ±0,1 mm. Der in Fig. 

40 1 gezeigte Kondensator hat gegenuber dem Beispiel aus Fig. 
2 den Vorteil, daB die VerschweiBung zwischen dem Ano- 
denkontakt 4 und dem AnodenanschluB 6 in der Breite des 
Kondensators lediglich die Summe aus d und D benotigt, 
wodurch in lateraler Richtung eine maximale Ausnutzung 

45 des Gehauses 2 und somit hohere Kapazitaten bei gleich- 
bleibender GehausegroBe realisierbar sind. 
[0033] Fig. 2 zeigt eine weitere Ausfuhrungsform der Er- 
findung, wobei ein innerhalb des Gehauses 2 liegender End- 
abschnitt 9 des Anodenkontakts 4 flachig mit einem Ano- 

50 denanschluB 6 verschweiBt ist. Die VerschweiBung kann im 
Rahmen der Erfindung beispielsweise durch Laserschwei- 
Ben erfolgen. 

[0034] Der AnodenanschluB 6 tritt an einer Stirnseite 10 
des Gehauses 2 aus diesem aus und ist dort in Richtung auf 

55 die Grundflache 3 des Gehauses 2 gebogen. An der Kante 
zwischen der Stirnseite 10 und der Grundflache 3 des Ge- 
hauses ist der AnodenanschluB 6 noch mal nach innen gebo- 
gen, so daB an der Grundflache 3 des Gehauses 2 eine durch 
einen Endabschnitt des Anodenanschlusses 6 gebildete Lot- 

60 flache 8 entsteht. 

[0035] Die in Fig. 2 gezeigte Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung hat zwar eine geringere Gehauseausnutzung als die in 
Fig. 1 gezeigte Ausfuhrungsform, sie hat jedoch den Vorteil, 
daB der Anodenkontakt 4 kiirzer ausgefiihrt sein kann, wo- 

65 durch das ublicherweise fur den Anodenkontakt 4 verwen- 
dete, relativ teure Tantal- oder Niobmaterial eingespart wer- 
den kann. 

[0036] Fig. 3 zeigt einen erfindungsgemaBen Kondensator 
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gemaB der Ausfuhrung nach Fig. 1 wahrend der Fertigung. 
Der Anodenkorper 1 ist bereits von dem Gehause 2 um- 
spritzt. An den beiden Stirnseiten des Gehauses 2 treten auf 
der linken Seite der Kathodenkontakt 16 bzw. der Anoden- 
kontakt 4 aus dem Gehause aus. Der Anodenkontakt 4 und 5 
der AnodenanschluB 6 haben die Form von sich in einer 
Langsrichtung erstreckenden Streifen 13. Somit weist der 
Anodenkontakt 4 eine Flachseite 5 auf. Der Anodenkontakt 
4 und der AnodenanschluB 6 uberlappen einander in dem 
gestrichelt gekennzeichneten GebieL Die VerschweiBung to 
zwischen Anodenkontakt 4 und AnodenanschluB 6 ist vor- 
genommen mittels SchweiBpunkten 14, die eine Flache 15 
begrenzen. Dadurch kann eine stabile Verbindung zwischen 
dem Anodenkontakt 4 und dem AnodenanschluB 6 erzielt 
werden. Die Breite b des Anodenkontakts 4 kann an eine aus 15 
Normungsgriinden erforderliche groBere Breite B einer Lot- 
flache durch entsprechende WahL der Breite B des Anoden- 
anschlusses 6 angepaBt werden. Auch der AnodenanschluB 
6 weist eine Hachseite 12 auf. Die beiden Rachseiten 12, 14 
von Anodenkontakt 4 und AnodenanschluB 6 uberlappen 20 
einander. 

[0037] Der AnodenanschluB 6 weist an seinem Ende einen 
Abschnitt 7 auf, der nach Umbiegen des Anodenanschlusses 
6 um das Gehause 2 herum auf der Unterseite des Gehauses 
2 zu liegen kommt und dort eine Lotflache 8 bildet. Entspre- 25 
chend wird der Kathodenkontakt 16 um das Gehause 2 
herum gebogen und bildet an der Unterseite des Gehauses 2 
eine weitere Lotflache 17. 

[0038] Die Erfindung ist mit jedem Materi al, das einen ge- 
eigneten, pordsen Sinterkorper bildet, realisierbar und ist 30 
nicht auf Tantal oder Niob beschrankt. 
[0039] Die Hersteliung des Kondensators kann beispiels- 
weise wie folgt erfolgen: 

Der Anodenkorper 1 mit einem berausgefuhrten Anoden- 
kontakt 4 wird bereitgestellt. Der Anodenkontakt 4 wird mit 35 
einem AnodenanschluB 6 verschweiBt. Zudem wird der 
Anodenkorper 1 mit einem Kathodenkontakt 16 elektrisch 
lei tend verbunden. Kathodenkontakt 16 und Anodenan- 
schluB 6 werden fur eine Vielzahl von Kondensatoren als 
Bestandteile eines Systemtragers bereitgestellt. Der System- 40 
trager stellt Kathodenkontakt 16 und AnodenanschluB 6 mit 
den passenden Abmessungen bereit, so daB der Anodenkor- 
per 1 mit dem Anodenkontakt 4 nur noch in den Systemtra- 
ger eingelegt werden muB. Nach dem VerschweiBen des 
Anodenkontakts 4 mit dem AnodenanschluB 6 wird der 45 
Anodenkorper 1 von einem Kunststoffgehause umspritzt. 
AnschlieBend werden Kathodenkontakt 16 und Anodenan- 
schluB 6 um das Gehause herum auf die Grundflache 3 des 
Gehauses 2 gebogen. Dort bilden sie eine erste und eine wei- 
tere Lotflache 8, 17. 50 
[0040] Es konnen auch mehrere Anodenkorper 1 in den 
Systemtrager eingelegt und nach dem Umspritzen mit dem 
Gehause 2 vereinzelt werden. Nach dem Vereinzeln erfolgt 
das Umbiegen von Anodenkontakt 6 bzw. Kathodenkontakt 
16. 55 


(2) verlaufender Abschnitt (7) des Anodenanschlusses 
(6) eine Lotflache (8) bildet. 

2. Kondensator nach Anspruch 1, bei dem der Ano- 
denkontakt (4) ein Refraktarmetall enthalt. 

3. Kondensator nach einem der Anspriiche 1 oder 2, 
bei dem der Anodenkontakt (4) ein nicht lotbares Ma- 
terial enthalt. 

4. Kondensator nach einem der Anspruche 1 bis 3, bei 
dem der Anodenkontakt (4) Titan, Zirkon, Tantal, Niob 
oder Molybdan enthalt. 

5. Kondensator nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
bei dem ein innerhalb des Gehauses (2) liegender End- 
abschnitt (9) des Anodenkontaktes (4) mit einem Ano- 
denanschluB (6) verschweiBt ist 

und bei dem der AnodenanschluB (6) an einer Stim- 
seite (10) des Gehauses (2) austritt und zur Grundfla- 
che (3) des Gehauses (2) hin gebogen ist 

6. Kondensator nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
bei dem der Anodenkontakt (4) aus einer Stimflache 
(10) des Gehauses (2) aus diesem austritt und 

bei dem ein auBerhalb des Gehauses (2) liegender Ab- 
schnitt (11) des Anodenkontakts (4) mit einem Ano- 
denanschluB (6) verschweiBt und zur Grundflache (3) 
des Gehauses (2) hin gebogen ist. 

7. Kondensator nach einem der Anspruche 1 bis 6, bei 
dem der AnodenanschluB (6) eine Flachseite (12) auf- 
weist. 

8. Kondensator nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
bei dem der AnodenanschluB (6) und der Anodenkon- 
takt (4) die Form von in einer Langsrichtung verlaufen- 
den Streifen (13) aufweisen und 

bei dem die Breite (B) des Anodenanschlusses (6) ver- 
schieden ist von der Breite (b) des Anodenkontakts (4). 

9. Kondensator nach Anspruch 8, bei dem die Breite 
(B) des Anodenanschlusses (6) groBer ist als die Breite 
(b) des Anodenkontakts (4). 

10. Kondensator nach einem der Anspruche 1 bis 9, 
bei dem der AnodenanschluB (6) wenigstens auf seiner 
Oberflache Nickel, Kupfer, Kobalt, Zinn, ein Edelme- 
tall oder Stahl aufweist. 

11. Kondensator nach einem der Anspruche 1 bis 10, 
bei dem die VerschweiBung von Anodenkontakt (4) 
und AnodenanschluB (6) durch mehrere SchweiB- 
punkte (14) gebildet ist, die eine Flache (15) begren- 
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Patentanspriiche 
1 . Kondensator mit 

einem Anodenkorper (1), der von einem Gehause (2) 60 
mit einer Grundflache (3) umgeben ist, 
einem aus dem Inneren des Anodenkorpers (1) heraus- 
gefuhrten Anodenkontakt (4) mit einer Flachseite (5), 
bei dem der Anodenkontakt (4) mit einem Anodenan- 
schluB (6) verschweiBt ist, 65 
bei dem der AnodenanschluB (6) an seiner Oberflache 
ein weichlotbares Material aufweist, und 
bei dem ein entlang der Grundflache (3) des Gehauses 
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